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Abstract (en)
The assembly system comprises base profiles (3) and connecting profiles (4,5) fixed horizontally on vertical profiles (6) which are connected to the
building wall (7). Each base profile has a U-shaped cross-section where the upwardly aligned arm (8) of the cross section further away from the
building wall is shorter than the arm fixed on the vertical profiles. Each connecting profile has a short arm (10) which is further away from the building
wall than a vertical arm which is connected to the vertical profiles. The lower end of this vertical arm is adjoined by a horizontal arm which has a
flexible elastic insert at the open end.

Abstract (de)
Ein Montagesystem 1 besteht aus Basisprofilen 3 und Verbindungsprofilen 5, die an Vertikalprofilen 6 horizontal befestigt sind. Die Vertikalprofile
sind mit einer Gehäusewand 7 verbunden. Jedes Basisprofil 3 weist einen U-ähnlichen Querschnitt auf, bei dem der von der Gebäudewand weiter
entfernte, nach oben gerichtete Schenkel 8 kürzer als der an den Vertikalprofilen 6 befestigte Schenkel 9 ist. Jedes Verbindungsprofil 5 besitzt einen
kurzen, nach oben und nach unten gerichteten Schenkel 10, der von der Gebäudewand weiter entfernt ist als ein vertikaler Schenkel 11, der mit
den Vertikalprofilen 6 verbunden ist. An das untere Ende des vertikalen Schenkels 11 schließt ein horizontalen Schenkel 22, 24 an, der eine flexible
elastische Einlage 13 an seinem offenen Ende aufweist. <IMAGE>
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